DETAL D:ROZWIAZANIE OCIEPLENIA POD OKNEM

USZCZELNIENIE SILIKONEM BEZBARWNYM

PARAPET MUSI WYSTAWAC

MIN 4CM POZA LICO SCIANY

é 9_7 min 4cm @
%€ | @
) o
s)
O
1. Zaprawa klejowa #Ak

2. Elewacyjna ptyta ze styropianu samogasngcego
3. Warstwa zbrojgca z zaprawy klejowej

4. Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego

5. Podktad tynkarski

6. Tynk silikonowy

7. Kotek do mocowania termoizolacji

8.0brbbka z blachy powlekanej
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